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Montaj Kilavuzu ve Teknik Detaylar
Uygulama PDF - CAD - 3D Gorsel Arkistral Sitemizde

Cephe Sistemleri Danigmanlik ve Cephe Sistemleri EQitimleri



1. Fabrika Uretimi: Sol ve Sag Modiiller
Gorselde soldaki ve sagdaki dikey cerceveler fabrikada hazir modiiller halinde Gretilmistir.
Fabrikada islem gérmis parcalar:

e Dusey kayit (mullion) kesimleri

e Yatay kayit yerlesimleri icin agilmis yivler

e EPDM fitil yuvalari

o  Gerekirse profil uglarina takilan baglanti pabuglari

e Delik, kanal ve 6l¢clim hassasiyetleri

Bu sayede sahada kesme — delme — 6I¢ii ayarlama gibi hataya acik isler minimuma iner.

Aliiminyum Cephe
Sistemleri Montaj
Detaylari

www.arkistral.com®

IS
[_: www.santiyeadam.com
|



2. Ankrajlarin Onceden Sabitlenmesi
Beton désemeye sabitlenen ankrajlar gorselde Ust boliimde net bir sekilde goriltyor.
Buradaki mantik:
o Tlm cephe hatlari lazer ile ayni aks Gizerinde tutulur.
e Ankrajlar, modiliin oturacagi olglilerde £2—3 mm toleransla ayarlanir.
e Her ankrajin tasiyacagi cekme — kesme — moment degerleri statik hesaba gore belirlenir.
Bu adim, tiim montajin “iskeletten” dogru kurulmasini saglar.
3. Sahada Montaj Sirasi (Gorselin Anlattigi Akis)
A) ilk Modiil (Sol Cergeve) Ankrajlara Oturtulur

Modiil, oklarin gosterdigi yonde ankrajlara dogru kaydirilarak kilitlenir.
Disey kayitlar, ankraj tGzerindeki yuvalara oturur.
Burada amag:

e Moduli tastyici sisteme tek seferde baglamak
e Diiseyde tam aks ve sakul dogrulugu saglamak
e Ust modiiller igin referans olusturmak
B) Yatay Kayitlar Araya Takilir
iki modiil arasinda gériilen yatay profiller sahada montajlanir.
Bu yatay kayitlarin gorevleri:
e Camin yatay tasiyici hattini olusturmak
e Rizgar emme — basma yiklerini ylizeye yaymak
e Yangin bariyeri + yaliim sistemine kilavuzluk etmek
Bu sirada teknik dikkat noktalar:
e Yatay kayitlarin egilme — biikiilme toleranslari kontrol edilir
e EPDM izolasyon fitilleri montajdan 6nce takilir
e Kondens kanallari hizalanir
C) Sag Taraftaki Modiil Yerine Oturtulur
Sag taraftaki modil de ayni sekilde ankraja oturur ve yatay kayitlara kilitlenir.
Bu yapi tasi:
e Cercevenin rijitligini tamamlar
e Birim modil mantigini kapatir
e  Bir sonraki dikey moddiliin referansini olusturur

4. Cam Montaji



Taslyici karkas tamamen olusturulduktan sonra:
e Alt kayit tizerindeki cam takozlari yerlestirilir
e IGU camlar vakumlu kaldiricr ile modil icine oturtulur
o Cam—aliminyum temas yuzeyleri kontrol edilir
e Dikey ve yatay fitillerin surekliligi saglanir

Bu adimda en kritik nokta:
Cam yiikiiniin sadece cam takozlarina aktarilmasi, aliiminyum profile direkt yiik binmemesidir.

5. Kapatma islemi (Kapaklh veya Silikon Cephe)
Sistem tipine gore iki farkli uygulama yapilabilir:
Kapakh Cephe Sistemlerinde:

e Basing plakasi vidalari sikilir

e Dista kapak profilleri takilr

o Kapak cizgisi yatay-diisey dogrultuda kontrol edilir
Silikon Cephe Sistemlerinde:

e Silikon jontalar sikistirilir

e Dista camlar arasi silikon dolgu birakilir

e Yapisal silikon, Uretici datasheet'e gore uygulanir
Sistemin Temel Mantigi
Bu gorsel sunu anlatiyor:

“Sahadaki is yiikiinii azaltmak i¢in tiim dikey elemanlar fabrikada modiil seklinde hazirlanir ve
sahada sadece birbirine kilitlenerek cephe karkasi olusturulur.”

Avantaji:

e Hata payi azalir

e Montaj hizi artar

e Kalite kontroli fabrikaya tasinir

e Santiyede iscilik standardi yikselir
Bu yontem, ozellikle:

e Yuksek kath binalarda

e Tekrarlayan modillii cephelerde

e Sik aks araligi olan projelerde
mikemmel verim saglar.



2. Aliiminyum Cephe Sistemleri — Fabrika Kesimli, Sahada Birlestirilen Montaj Tipi

Bu gorsel, Gretim hattinda yalnizca “kesim, delik, kanal, pabug agma” islemleri yapiimis; fakat modiil
haline getiriimemis aliminyum profillerin sahada birlestirildigi montaj tlirlinl gosteriyor. Stick
sistemin en saf ve en yaygin kullanilan hali diyebiliriz.
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1. Fabrikadaki Hazirlik Siireci
Bu yontem, Uretim-tedarik akisinda biliylk avantaj sunar.
Fabrikada yapilan islemler:

e Profiller dogru boylarda kesilir

e Yatay kayitlarin oturacagi slot ve yuvalar acilir



e Diusey kayitlara ankraj baglantisi icin gerekli pabug yuvalari islenir
e Delik yerlerinin koordinatlari CNC ile islenir
e Kondens kanallari ve EPDM yuvalari hazirlanir
Bu sayede sahaya hatasiz kesimli parcalar gelir; tek yapilmasi gereken birlestirmedir.
2. Sahada Tastyici Ankrajlarin Montaji
Gorselde beton déseme altina yerlestirilmis L ankrajlar net bir sekilde goriltyor.
Ankrajlarin gorevi:
e Rizgar yukini ve disey yikleri betonarme yapiya aktarmak
e Diusey kayitlari ayakta tutmak
e  Aks ve sakul ¢izgisini olusturmak
Bu asama, tiim cephe sisteminin tasiyic “iskelet” referansidir.
3. Diisey Profillerin (Mullion) Ankrajlara Baglanmasi
Gorselde iki sira halinde yikselen disey profiller gériyoruz. Bunlar:
e Once alt ankrajlara oturur
e Sonra Ust ankrajlarla sabitlenir
e Ayar vidalariyla sakul ve aks alinir
Burada dikkat edilmesi gereken sey:

Diisey profil ile ankraj arasindaki mesafe ayari £5 mm bile tolerans gerektirir.
Bu ayar yapilmazsa cam agikliklari kayar, paneller oturmaz ve cephe ¢izgisi bozulur.

4. Yatay Kayitlarin (Transom) Araya Eklenmesi
Bu gorselin asil anlathgi mesaj burada.
Yatay profiller:
e Fabrikada dogru 6lctde kesilir
e Sahada iki diisey profil arasina takilir
e Genelde “balik sirti” veya “T-slot” baglanti detaylariyla sabitlenir
e EPDM fitilleri daha sonra takilir
Yatay profillerin gorevi:
e Cami tasiyan yatay ylizeyi olusturmak
e Statik yikil disey mulliona aktarmak
¢ Kondens suyunun tahliyesine izin vermek

Bu nedenle yatay kayit egilmemeli, biikiilmemeli ve tam aksinda oturmali.



5. Sistemin Calisma Mantig
Bu sistemin omurgasi su fikirdir:
“Tim profiller fabrikada, tiim montaj sahada.”
Avantajlari:
e Modil tretimi gerekmez
e Profiller daha hizli tedarik edilir
e Sahada olgliye gore diizeltme imkaniniz olur
e Maliyet modiiler sisteme gore daha dusliktir
Dezavantajlari:
e Santiyede iscilik ve zaman daha fazladir
e Hata payl modiiler sisteme gore artabilir
e Cok katl binalarda montaj siiresi uzayabilir

Fakat Turkiye’de, Orta Dogu’da ve Balkanlar’da en ¢ok kullanilan yontem hala budur ¢iinkl esnek,
ekonomik ve siirekli uyarlanabilir bir yapidir.

6. Cam ve Dis Yiizey Montaji
Disey + yatay karkas tamamlandiktan sonra:
1. Cam takozlar yerlestirilir
2. Camlar vakumlu tastyiciyla oturtulur
3. Basing plakasi + kapak montaji yapilir
4. Silikon cephe ise distaki birlesimler doldurulur

Bu asamada cephe artik hava ve su yaliimi saglayan bir “zarf” haline gelir.



3. Madde - Zeminden Tavana Diisey Profil Montaji (Mullion Yerlestirme Asamasi)
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Bu gorsel, cephe sisteminin ana tasiyicisi olan diisey kayitlarin (mullion) zeminden tavana tek seferde
yerlestirilmesini anlatir. Stick sistem, kapakli cephe, silikon cephe ve modiiler stick tim cephe

tiplerinde temel adim budur.
Gorselde acikga goriyoruz:
e Alt désemede sabitlenmis ankraj

e Ust désemede ikinci ankraj



e Arasina sabitlenen tek parca diisey profil

e Sakul, aks ve yik aktarimi i¢in kritik baglantilar
Bu yaklasim, diisey hattin tek gizgi olarak yukariya dogru devam etmesini saglar.
1. Zemindeki Ankrajin Gérevi
Alt ankraj, mullion’un:

e Diiseyde konumlanacagi aksi belirler

e Riizgar basincindan gelen kesme kuvvetini karsilar

o  Profilin “ayakta durmasini” saglayan baslangi¢ noktasidir

Burada kritik olan sey:
Ankraj, betonarme désemeye tam statik hesabina goére konumlanmalidir.
Alt ankraj hatali konursa, tim cephe c¢izgisi kayar.

2. Ust Ankraj — Statik Yiikiin Ana Tasiyicisi
Ust ankraj, sistemde en kritik yiikii tasir.
Ust ankraj genellikle:

e Cam agirhigindan gelen disey yuki tasir

e  Riizgar ylkini karsilar

e Diusey profilin yatay hareketini kontrol eder

e Termal genlesme igin kayici yuva (sliding) barindirabilir
Bu ylizden Ust ankraj montaijt:

e Mutlaka lazerle kontrol edilir

e Sapma +2-3 mm’yi gegmemelidir

e  Sakul tam dogrultuda alinmahdir
3. Diisey Kayitlarin Yerlestirilmesi — “Tek Par¢a Mullion” Mantigi
Bu gorsel, diisey profilin zeminden tavana tek parga olarak baglandigini gosteriyor.
Bu yontem sunlari saglar:

1. Rijitlik artar
iki parca yerine tek parga mullion, daha az birlesim noktasi ve daha az hata demektir.

2. Sakul gizgisi kusursuz olur
Tek eleman oldugu icin “ek yerinde sapma” yasanmaz.

3. Silikon ve kapak hatlar diiz gikar
Dis kapak veya silikon derzi ¢izgisel olarak kesintisiz olur.

4. Statik yiik dagilimi daha saghkhdir
Yik iki ayri profile bolinmez; dogrudan ankrajlara akar.



4. Montaj Sirasi — Santiye Uygulamasi
Sahadaki gercek akis su sekildedir:
1. Lazer ve ip gekilerek cephe akslari isaretlenir
2. Alt ankrajlar dosemeye sabitlenir
3. Ust ankrajlar dlciiye gére konumlandirilir
4. Dusey profil alt ankraja oturtulur
5. Ust ankraja kaldirilarak sabitlenir
6. Sakul, aks, uzaklik ve diseylik ayarlanir
7. Yatay kayit montajina hazir hale getirilir
Bu adim tamamlandiginda cephe artik ilk iskeletini olusturmus olur.
5. Sistemin Mantigi — “Yiik Yolu”
Bu montajin amaci tek bir ciimlede toplanabilir:
“Camdan gelen yiik - mullion > ankraj - betonarme déseme.”
Bu nedenle disey profil:
e Burulma yapmamali
e Ekseni kaymamall
e Ust ve alt ankrajlarla tam temas kurmalidir
e Termal genlesmeye izin verecek yapida olmalidir
6. Bu Gorselin Egitimdeki Mesaji
Bu gorsel, 6grenciler ve sahadaki ekipler i¢in sunu 6gretir:
“Cephe montaji diisey profille baslar; tiim sistem bu cizgiye gére sekillenir.”

Yani yatay kayitlar, camlar, kapaklar, silikon gizgisi...
Hepsi bu ilk adimda yapilan dogruluga baghdir.



4. Madde - Diisey Profil Montajlama Tipleri (Her iki Yontem de Dilatasyonla Uyumludur)

Bu gorselde dusey profillerin ankrajlara baglanmasinda kullanilan iki farkli montaj teknigi
gosterilmektedir. Her ikisi de dilatasyonlu cephe sistemlerinde kullanilabilir ve her ikisi de dogru
¢O6zUmddr. Secim, sahadaki erisim kosullari, mimari gériiniim, ankraj konumu ve profil yerlesimine
gore degisir.
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A) Sol Taraftaki Baglanti: Yan Ankrajli Baglanti (Standart ve En Yaygin Yontem)
Bu yontemde:

e Ankraj, mullion’un yan yiiziine baglanir

e Baglanti plakasi profilin yanindan calisir

e Disey profilde genlesme ve dilatasyon hareketi icin gerekli pay birakilir
Bu sistem:

¢ Santiyede erigimi kolaydir

e  Ayar yapmak hizhidir

e Profili aksa oturtmak pratiktir

e Kapakli ve silikon cephelerin ¢ogunda standart ¢oziimdiir

Dilatasyon konusunda hig¢bir dezavantaji yoktur.
Mullion iginde ya da baglantida kayici yuvalar kullanildiginda genlesme ve bina hareketi rahatlikla
absorbe edilir.

B) Sag Taraftaki Baglanti: Ustten Baglantili Orta Aks Montaji (Mimari ve Yapisal Tercihlere Gore)
Bu yontemde:

e Ankraj plakasi dosemenin alt ylizeyine yerlestirilir

e  Profil, ankraja Ustten oturur ve sabitlenir

e Baglanti, mullion’un tam aksi tGizerinden yapilr
Bu sistem su durumlarda tercih edilir:

e Mimari gizgide yan baglanti gériinmesinin istenmedigi cephelerde

e Ankrajin tam eksenden ¢alismasi gereken grid tasarimlarinda

e Yatay kayitlarin orta aksla uyumlu olmasi istenen cephelerde

e Celik—aliiminyum hibrit yapilarda lstten oturtmali ¢oziimlerde

Bu yontem de dilatasyonla tamamen uyumludur.
Profil Ustten sabitlense bile alt baglantida hareket payi birakilarak termal genlesme ve bina hareketi
karsilanir.

C) Ozet: Her ikisi de Dogru, Se¢im Sartlara Goredir

En yalin haliyle soyle ifade edilebilir:

**Her iki baglant: tipi de dilatasyon ¢6ziimiine uygundur.

Aralarindaki fark, hareket kapasitesinden degil “montaj yaklasimindan” kaynaklanir.**

e Soldaki baglanti & Yan baglantili, en hizli ve en yaygin yontem



e Sagdaki baglanti > Aks lizerinde listten oturtmali, mimari tercihler i¢in ideal yontem

Teknik olarak ikisi de:

e Termal genlesmeye izin verir

e Bina oturma hareketlerini tolere eder

e Cam ve profil Gzerinde gerilme olusturmaz

e Kapakli / silikon / yari kapakl cephe sistemleriyle uyumludur
Bu nedenle hangisinin kullanilacagi:

e Projenin mimari gizgisine

e Ankraj erisim kolayligina

e Statik hesap sonuglarina

e Santiye uygulama kosullarina

e Estetik beklentisine

baglh olarak belirlenir.

5. Madde - Kat Bazli Ankrajlama Yontemi (Her Katin Kendi iginde Calistigi Sistem)
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Bu gorsel, disey profillerin her kat dosemesine ayri ayri ankrajlandigi, yani mullionlarin tek parga
boyunca yukaridan asagiya kesintisiz devam etmedigi bir montaj sistemini gdsteriyor. Bu yaklasim,
cephe miihendisliginde “kat bagimsiz ¢alisma prensibi” olarak bilinir.

Bu yontemde:
e Her kat dosemesinin alt ve Ust ylizeyine ayri ankraj yerlestirilir
e Dusey kayitlar kat ylksekligi kadar tretilir
e Ust kattaki mullion bir alt kattakiyle yapisal olarak birlesmez
e Boylece her kat kendi hareketini kendi icinde absorbe eder
Bu sistem 0Ozellikle yiiksek binalarda ve deprem bdélgesinde tercih edilir.
A) Bu Sistemin Temel Mantigi: “Katlar Birbirinden Bagimsiz Caligir”
Binalar:
e Depremde yatay yonde salinim yapar
e Katlar arasinda farkh deplasman olusur (interstory drift)
e Diiseyde oturma ve siinme nedeniyle mikro hareketler yasanir
e Sicaklik farklari nedeniyle betonarme dilatasyon yapar
Eger mullion tek parca olsa ve katlari birbirine “sabit” baglasa:
e Camlar kirihr
e Profiller burkulur
o Silikon derzler gerilir
e Kapak hatlari bozulur
e Ankrajlar kesme yiikinden zarar gorir
Bu nedenle her katin mullionu kendi icinde sabitlenir ve hareketi list kata iletmez.
B) Bu Yontemin Sagladigi Teknik Avantajlar
1) Deprem Emniyeti Artar

Katlar bagimsiz hareket edecegi icin mullion tek parca calismaz; boylece katlar arasi kayma profili
zorlamaz.

2) Termal Genlesme Daha Kontrolliidiir

6 m yerine 3 m’lik bir mullionun genlesmesi ¢ok daha azdr.
Mullion boyu kisaldik¢a genlesme problemleri azalir.

3) Bakim ve Degisim Kolayligi
Her kat ayri oldugu igin:

e Bir katta cam degisimi yapilirken Ust kat etkilenmez



e Sokme —takma islemleri daha glivenlidir
e Onarim yapilmasi daha distk maliyetlidir
4) Montaj Esnekligi
Katlar arasi 6lcii hatalari bu sistemde daha rahat tolere edilir.
C) Baglanti Detayi Nasil Caligir?
Her mullionun:
e Alt ucu bir alt kat ankrajina
e Ust ucu Ust kat ankrajina
baglanir.
Bu baglar sistemin:
e Disey yukini tasir
e Riizgar ylikiini dosemeye aktarir
e Yatay deplasman durumunda mullionun zarar gérmesini engeller
Katlar arasi birlesim noktasi sabitlenmez, genelde:
e Bir golge izi (shadowbox)
e  Kapak profili
e Silikon derz
e  Kutu profil
e Korkuluk izi
ile mimari sekilde kapatilir.
D) Ne Zaman Bu Sistem Kullanilir?
Bu yontemin tercih edildigi projeler:
e Yiksek kath yapilar
e Deprem bolgesindeki binalar
e Konut + ticari karmalari
e Betonarme oturmasi beklenen yeni yapilar
e Kat désemelerinin farkh yonlerde calistigi projeler
Kisacasi:

Mullion’u tek parga yapmak risk yaratacaksa, kat modiilleri halinde ¢calismak en dogru ¢oziimdiir.



6. Tum Katlarin Birlikte Calistig1 Ankrajlama Yontemi (Diisey Hareketli Alt Ankraj + Ustte Sabitleme)
Bu gorsel iki tip ankraj gosteriyor ve ikisi birlikte tek bir konsepti anlatiyor:

e Alt ankraj - diiseyde hareketli

o Ust ankraj - sabit noktayi olusturan baglant
Bu kombinasyon, mullion’un binanin tamami boyunca tek ¢izgi olarak galismasini saglar.
Bu, 6zellikle su amagla kullanihr:

e Tim katlar boyunca kesintisiz mullion

o Silikon gizgisinin veya kapak hatlarinin tam dizgiin ¢ikmasi

e Yatay statik yikin (rlizgar) merkezi olarak taginmasi

e Camlarin tek ¢izgide hizalanmasi

e  Birlesim noktalarinin minimuma inmesi

Bu tip ankraj yapisal ve mimari olarak yiksek kontrol gerektiren projelerin ana yontemidir.
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A) Alt Ankraj: Diisey Hareketli (Sliding Base Plate)

Gorselin Ust pargasindaki baglantida goruldigi gibi alt ankraj:
e Diisey yonde kayicidir
e Mullion, ankraj tGzerinde yukari-asagi hareket edebilir
e Slotlu delik veya cift delikli kayici plaka ile ¢ozultr

Alt ankrajin hareket payi vermesi su nedenlerle zorunludur:

1) Termal genlesme

6—12 m arasi uzunluklarda mullion yaz-kis 815 mm uzayabilir.
Bu genlesme alt baglantida absorbe edilmek zorundadir.

2) Bina oturma hareketi

Sifir kotta ve zemin ankrajlarinda oturma en ¢ok burada olur.
Sistem bu hareketi tolere edemezse:

e Cam baskidan kirihr
e Kapak hatlari kayar
o Silikon derz yirtihr
3) Sistem yukariya dogru rijit calisacagi igin alt1 serbest birakmak gerekir

Mullion tepesinden sabitlendiginde, alti mutlaka hareketli olmalidir.

B) Ust Ankraj: Sabit Nokta (Fixed Point Connection)
Gorselin alt pargasi ist noktanin mantigini anlatir.
Ust ankrajda:

e Delikler yatay slotlu veya nokta delikli olur

e  Mullion ankraja rijit sekilde baglanir

e “Sabit nokta = ylik yolu baslangici” olusturulur
Bu sabit noktanin gorevleri:
1) Tum diisey yukiin tasiyici referansi olmak
Cam agirligi + mullion agirligi buraya tasinir.
2) Riizgar yiikiiniin asil aktarim noktasi olmak
Mullion lizerindeki basma—emme, ankraj lzerinden tasiyici yapiya iletilir.
3) Sistemin bina boyunca hizasini sabitlemek

Bu ankraj, cepheyi katlar boyunca ayni aks lizerinde tutar.



C) Bu Yontemin Sistemde Olusturdugu Yapisal Mantik

Bu ankraj kombinasyonu sayesinde mullion:

Yani:

Ustte sabit

Altta serbest (kayici)

Aradaki katlarda sabit veya kontrolli slotlu
Tum yikleri yukaridaki sabit noktaya aktaran
Boy boyunca tek par¢a ¢alisan

Rijit bir disey taslyict eleman haline gelir

“Sistem kat kat degil, bina boyunca tek bir gubuk gibi davranir.”

Bu, yiiksek rijitlik isteyen cephe tiplerinde ¢ok tercih edilir.

D) Bu Yontem Ne Zaman Kullanilir?

Bu ankrajlama tipi genellikle:

Yiksek performansli giydirme cephelerde

Silikon cephelerde

Kutu cephelerde

Kapak cizgisinin milkemmel diiz ¢tkmasi gereken projelerde
Yiksek katli yapilarda

Deprem bdlgelerinde sabit nokta kontroli istenen binalarda

Mimari modiillerin kesintisiz oldugu cephelerde

zorunlu veya cok avantajlidir.



7. Madde - Ankraj Montajlama Sistemi (Adim Adim Uygulama Kilavuzu)

Bu gorsel, betonarme ylizeye ankraj montajinin nasil yapildigini alti asamada anlatiyor.
Her adim, hem statik glivenlik hem de montaj dogrulugu agisindan kritiktir.

Asagidaki aciklamalar sadece bir montaj tarifi degildir;
yiik aktariminin nasil dogru yapilacagina dair teknik prensiplerin 6zeti niteligindedir.

LY
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Asama 1 — Betonarme Yiizeyde Delik Agilmasi (Dogru Cap — Dogru Derinlik)
ik karede:

e Beton ylizeye ankraj ¢apina uygun bir matkap ucu ile delik agiliyor.

o Delik derinligi, kullanilacak ankrajin “embedment depth” degerine gore belirleniyor.
Bu asamada dikkat edilmesi gerekenler:

e Delik dik agilmali (egik delik yiik transferini bozar).

e Beton sinifi C25 veya Uzeri olmal.

o Delik kenarlarinda gatlak olusmamall.

Bu adim, ankrajin glivenle tutunabilmesi icin temel hazirliktir.

Asama 2 - Deligin Temizlenmesi (Toz ve Artiklarin Uzaklastiriimasi)
ikinci karede, temizleme pompasi veya hava basinci ile deligin ici temizleniyor.
Bu adim genelde atlanan ama en kritik asamalardan biridir:

e Toz kalirsa ankraj siyrilir

e Yapisma degerleri diiser

e Cekme—kesme dayanimlari azalir

Dogru temizlik - Dogru yik dayanimi.

Asama 3 — Ankrajin Betona Yerlestirilmesi (Kimyasal veya Mekanik Ankraj)
Uglincii karede iki tip uygulama gosteriliyor:

e (Celik diibel (mekanik ankraj)

e Kimyasal kapsiil (injeksiyon ankraj)
Buradaki se¢im su kriterlere gore yapilir:

e Yiik tasima kapasitesi

e Beton sinifi

e Cephe agirlig

e Riizgar basinci

¢ Kesme ve gekme degerleri

Kimyasal ankraj 6zelikle yliksek cekme dayanimi gerektiren durumlarda tercih edilir.

Asama 4 — Ankrajin Sabitlenmesi ve Plakanin Hazirlanmasi



Dordinci karede ankraj icine saplanan gelik cubuklar ve onlarin Gizerine oturtulacak ankraj plakasi
goriluyor.

Bu adim ankrajin:

e Betonla bitinlestigi

e Yk yolunu olusturdugu

e Sabitleyici elemanin yerlestigi
asamadir.

Plakanin delik yapisi, montaj kolayligi icin slotlu olabilir.

Asama 5 — Ankraj Plakasinin Somunlarla Sikilmasi (Statik Yiik Yolunun Tamamlanmasi)
Besinci karede:

e Plaka ankrajlara gegirilir

e  Pullar takilir

e Somunlar tork degerine gore sikilir
Burada kritik olan nokta:
Tork anahtari ile dogru sikma yapilmasi.
Asiri sikilirsa:

e Delik deformasyonu

e Plakada bikilme

e Ankrajin zayiflamasi olusur
Az sikilirsa:

e Riizgar ylikiinde gevseme

e Mullionun hareket etmesi

e Sistem bitinlGginin bozulmasi

Dogru tork - Dogru yuk aktarimi.

Asama 6 — Diisey Profilin Ankraj Uzerine Oturtulmasi (Sistemin Tamamlanmasi)
Son karede:

e Mullion, yani disey aliminyum profil ankraj lizerine oturtuluyor

e Bu profil ankraj plakasindaki deliklerle sabitleniyor

¢ Montaj tamamlaniyor



Bu noktada sistem:
e Artik rizgar yikin( tastyabilir
e Cam montajina hazirdir

e Kapak/silikon uygulamasina gegilebilir



